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DESCRIPCION
Dispositivo electronico
Referencia cruzada con la solicitud relacionada

Esta solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente china n.2 201911130035.6 presentada en China el 18 de
noviembre de 2019.

Campo técnico

La presente invencion se refiere al campo técnico de los dispositivos de comunicacion, y en particular, a un dispositivo
electronico.

Antecedentes

Los dispositivos electrénicos, tales como un teléfono inteligente y un ordenador de tipo tableta, han resultado productos
indispensables en la vida de las personas, y la relacion pantalla-cuerpo de los dispositivos electrénicos es uno de los
factores importantes que afectan a la experiencia del usuario. Por lo tanto, la forma de aumentar la relacion pantalla-
cuerpo de los dispositivos electrénicos ha resultado la direccién de disefio a la que prestan atencién los técnicos en la
materia.

Para aumentar la relacién pantalla-cuerpo de los dispositivos electronicos existentes, el médulo de camara se puede
disponer debajo del médulo de visualizacion, y el médulo de visualizacién esta provisto de un orificio que deja pasar
la luz, de modo que se puede garantizar que el médulo de camara pueda funcionar normalmente. El médulo de camara
incluye principalmente un soporte, un conjunto de lentes, una capa de proteccion contra la luz y otros dispositivos, en
donde el conjunto de lentes esta montado en el soporte, la capa de proteccion contra la luz estd montada en el soporte,
y la capa de proteccion contra la luz esta ubicada encima del conjunto de lentes.

Debido a una cierta distancia entre la capa de proteccién de la luz y el médulo de visualizacién, el orificio que deja
pasar la de luz formado en el médulo de visualizacién debe ser mayor que el diametro interior de la capa de proteccion
de la luz. Mientras tanto, debido a un error de ensamblaje entre el médulo de visualizacion y el moédulo de camara, es
necesario considerar este error de ensamblaje y agrandar ain mas el tamario del orificio que deja pasar la luz cuando
se forma un orificio en el médulo de visualizacién. Por lo tanto, el orificio que deja pasar la luz formado en el médulo
de visualizaciéon existente es relativamente grande, lo que da como resultado una relacion pantalla-cuerpo
relativamente pequefia del dispositivo electrénico.

El documento CN 209233928U describe un dispositivo electronico 1000 que incluye un médulo 10 de visualizacion,
un modulo 20 de camara y un cierre hermético 30. El médulo 10 de visualizacién incluye una placa 110 de cubierta,
una capa 120 de visualizacion, una capa 130 de retroiluminacién y una capa 140 de soporte que estan apiladas
secuencialmente. El médulo 10 de visualizacion esta provisto de un orificio 150 de ajuste a través de la capa 130 de
retroiluminacion y de la capa 140 de soporte. El médulo 20 de camara incluye una porcién 210 de fijacién y una porcion
220 de extension. La porcién 210 de fijacion tiene una cara 211 de extremo de conexion orientada hacia la placa 110
de cubierta. La capa 120 de visualizacion esta provista de un canal S1 de transmisién de luz opuesto al orificio 150 de
ajuste. La capa 140 de soporte incluye una porcién 141 de cuerpo y una porcién 142 de flexion. Un pegamento 50 de
proteccion contra la luz esta dispuesto entre un extremo de la porcion 142 de flexién orientado hacia la capa 120 de
visualizacion, y el pegamento 50 de proteccion contra la luz se extiende en la direccién circunferencial del orificio 150
de ajuste. La capa 120 de visualizacion incluye un primer polarizador 121, un primer sustrato 122, un segundo sustrato
123 y un segundo polarizador 124 que estan apilados secuencialmente. Un orificio 180 de transmisién de luz esta
previsto en una posicién del primer polarizador 121 y del segundo polarizador 124 opuesta al canal S1 de transmisién
de luz. Un encaminamiento 160 (tal como un area de encaminamiento BM) esté dispuesto entre el primer sustrato 122
y el segundo sustrato 123. Y el orificio 180 de transmision de luz también estd previsto en una posicion del
encaminamiento 160 opuesta al canal S1 de transmisién de luz.

El documento US 2002154239A1 describe un médulo de sensor de imagen que incluye: un miembro de lente que
incluye una primera superficie y una segunda superficie opuesta a la primera superficie; un bastidor que sostiene el
miembro de lente; un diafragma formado en la primera superficie del miembro de lente, incluyendo el diafragma una
abertura y una porcién de proteccién contra la luz; un chip sensor de imagen que recibe luz hecha convergir por el
miembro de lente; y una placa sobre la cual estd montado el chip sensor de imagen, estando la placa fijada al bastidor;
donde la porcion de proteccion contra la luz del diafragma se mantiene completamente en contacto con el miembro
de lente.

Compendio

La presente invencién describe un dispositivo electronico destinado a resolver el problema de la relacion pantalla-
cuerpo relativamente pequefia del dispositivo electrénico.
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Para resolver el problema anterior, la presente invencion adopta las siguientes soluciones técnicas:
un dispositivo electrénico que se define en la reivindicacion 1.

En las reivindicaciones dependientes se indican otras realizaciones ventajosas de la presente descripcion. Debe
entenderse que tanto la descripcién general anterior como la descripcion detallada siguiente son solo a modo de
ejemplo, y no limitan la presente descripcion.

Breve descripcion de los dibujos

Los dibujos adjuntos descritos en la presente memoria se utilizan para proporcionar una mejor comprension de la
presente invencion y constituyen una parte de la presente invencién. Las realizaciones ilustrativas de la presente
invencion y las descripciones de las mismas se utilizan para explicar la presente invencion y no constituyen ninguna
limitacion indebida de la presente invencién. En los dibujos adjuntos:

La FIG. 1 es una vista en seccién de parte de una estructura de un dispositivo electronico segun una realizacion de la
presente invencién.

Descripcion de los nimeros de referencia:

100-médulo de visualizacién, 110-primer sustrato, 120-segundo sustrato, 130-estructura de cableado, 140-porcién
emisora de luz, 150-placa de cubierta transmisora de luz, 160-adhesivo éptico, 170-polarizador, 180-espuma, 200-
médulo de camara, 210-cuerpo de camara, 211-orificio de entrada de luz, 212-soporte, 213-chip sensor de luz, 220-
capa de proteccién contra la luz, 221-segundo orificio que deja pasar la luz.

Descripcion de realizaciones

Para aclarar los objetivos, soluciones técnicas y ventajas de la presente invencién, lo siguiente describe claramente
las soluciones técnicas de la presente invencion con referencia a las realizaciones especificas de la presente invencién
y a los dibujos adjuntos correspondientes. Aparentemente, las realizaciones descritas son solo una parte en vez de
todas las realizaciones de la presente invencion. Todas las demas realizaciones obtenidas por una persona con
conocimientos normales en la técnica basandose en las realizaciones de la presente invencion sin esfuerzos creativos
estaran dentro del alcance de proteccion de la presente invencion.

Las soluciones técnicas descritas por diversas realizaciones de la presente invencion se describen en detalle a
continuacion con referencia a los dibujos adjuntos.

Como se muestra en la FIG. 1, una realizacién de la presente invencién proporciona un dispositivo electrénico. El
dispositivo electrénico puede incluir especificamente un médulo 100 de visualizacién y un médulo 200 de camara.

El médulo 100 de visualizacién puede incluir especificamente un primer sustrato 110, un segundo sustrato 120 y una
estructura 130 de cableado, en donde el primer sustrato 110 y el segundo sustrato 120 estan apilados, y la estructura
130 de cableado esta dispuesta sobre una superficie del segundo sustrato 120 orientada hacia el primer sustrato 110.
El primer sustrato 110 y el segundo sustrato 120 pueden ser placas de vidrio, y un transistor de pelicula fina puede
estar dispuesto sobre el segundo sustrato 120. La estructura 130 de cableado puede ser una estructura en forma de
anillo, la estructura 130 de cableado esta provista de un primer orificio que deja pasar la luz, y el primer orificio que
deja pasar la luz permite que la luz pase a través de él, de modo que la luz del entorno externo puede ingresar al
médulo 200 de camara. El médulo 100 de visualizacién puede incluir ademas una porcién 140 emisora de luz, una
placa 150 de cubierta transmisora de luz, un adhesivo éptico 160, un polarizador 170 y espuma 180, en donde la
porcién 140 emisora de luz puede estar dispuesta entre el primer sustrato 110 y el segundo sustrato 120, y la porcién
140 emisora de luz puede ser una capa organica emisora de luz; el polarizador 170 puede estar dispuesto sobre una
superficie del primer sustrato 110 orientada en direccién opuesta al segundo sustrato 120; la placa 150 de cubierta
transmisora de luz esté ubicada en un lado del primer sustrato 110 alejado del segundo sustrato 120, y la placa 150
de cubierta transmisora de luz puede estar conectada al polarizador 170 a través del adhesivo 6ptico 160; la espuma
180 puede estar dispuesta en un lado del segundo sustrato 120 alejado del primer sustrato 110, la espuma 180 puede
adherirse al segundo sustrato 120 y puede estar provista de un orificio de evitacion, y al menos una parte del médulo
200 de camara puede estar ubicada en el orificio de evitacién, de modo que se evita la influencia sobre la funcién
normal del médulo 200 de camara por la luz parasita en el médulo 100 de visualizacién; mientras tanto, se puede
reducir el espacio ocupado por el médulo 200 de camara, de modo que se puede reducir el grosor del dispositivo
electrénico.

El médulo 200 de camara puede incluir especificamente un cuerpo 210 de camara y una capa 220 de proteccion
contra la luz, en donde el cuerpo 210 de camara esta provisto de un orificio 211 de entrada de luz, el segundo sustrato
120 esta ubicado entre el primer sustrato 110 y el cuerpo 210 de camara, la capa 220 de proteccion contra la luz esta
dispuesta sobre una superficie del segundo sustrato 120 orientada hacia el cuerpo 210 de camara, y la capa 220 de
proteccion contra la luz esta provista de un segundo orificio 221 que deja pasar la luz. El cuerpo 210 de camara puede
incluir especificamente un soporte 212, un conjunto de lentes y un chip 213 sensor de luz, el conjunto de lentes esta
dispuesto sobre el soporte 212, y el conjunto de lentes puede incluir una lente convexa, una lente céncava y otras
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lentes, de modo que se pueda lograr el efecto de convergencia de la luz; y el chip 213 sensor de luz puede estar
dispuesto sobre el soporte 212, el chip 213 sensor de luz esta provisto de un area de deteccion de luz para detectar
luz, y el chip 213 sensor de luz puede convertir una sefial optica en una sefial eléctrica, de modo que se adquiera la
informacién de imagen correspondiente. Aqui, el segundo orificio 221 que deja pasar la luz permite que la luz pase a
través, de modo que la luz en el entorno externo puede entrar al médulo 200 de camara y llegar al area de deteccién
de luz del chip 213 sensor de luz, y se puede realizar una funcién de disparo.

La estructura 130 de cableado y la capa 220 de proteccién contra la luz pueden desempefiar un papel en la proteccion
contra la luz, y el primer orificio que deja pasar la luz, el segundo orificio 221 que deja pasar la luz y el orificio 211 de
entrada de luz estan dispuestos en la direccién del eje éptico del médulo 200 de camara, por lo que la luz en el entorno
externo puede pasar secuencialmente a través del primer orificio que deja pasar la luz y del segundo orificio 221 que
deja pasar la luz, y finalmente pasar a través del orificio 211 de entrada de luz para entrar en el médulo 200 de camara,
y el médulo 200 de camara puede realizar la funcion de disparo. Una proyeccion ortografica del segundo orificio 221
que deja pasar la luz sobre un plano perpendicular a la direccién del eje 6ptico del médulo 200 de camara se encuentra
dentro de una proyeccion ortografica del orificio 211 de entrada de luz sobre el plano perpendicular a la direccion del
eje oOptico, y la proyeccién ortografica del segundo orificio 221 que deja pasar la luz sobre el plano perpendicular a la
direccion del eje optico se encuentra dentro de una proyeccion ortografica del primer orificio que deja pasar la luz
sobre el plano perpendicular a la direccion del eje 6ptico. Es decir, durante la observacion en la direccion del eje optico
del médulo 200 de camara, un tamafio total del primer orificio que deja pasar la luz y un tamafio total del orificio 211
de entrada de luz son mayores que un tamafio total del segundo orificio 221 que deja pasar la luz. El tamafio del orificio
211 de entrada de Iuz es ligeramente grande. Tal disposicién no afecta a la relacion pantalla-cuerpo del médulo 100
de visualizacién y puede garantizar que la luz del entorno externo entre al médulo 200 de camara tanto como sea
posible. El segundo orificio 221 que deja pasar la luz afectara la relacion pantalla-cuerpo del médulo 100 de
visualizacion; por lo tanto, con la premisa de cumplir con el requisito de disparo del modulo 200 de camara, el segundo
orificio 221 que deja pasar la luz puede configurarse lo mas pequefio posible, reduciendo asi la tasa de ocupacion de
la capa 220 de proteccion contra la luz en el area de visualizaciéon y aumentando la relacién pantalla-cuerpo del
dispositivo electrénico. El primer orificio que deja pasar la luz esta ubicado sobre el segundo orificio 221 que deja pasar
la luz; por lo tanto, el primer orificio que deja pasar la luz es ligeramente méas grande que el segundo orificio 221 que
deja pasar la luz, de modo que pueda entrar mas luz al segundo orificio 221 que deja pasar la luz a través del primer
orificio que deja pasar la luz, y se asegura mejor el efecto de disparo del médulo 200 de camara.

En el dispositivo electrénico, la capa 220 de proteccién contra la luz del médulo 200 de camara esta dispuesta sobre
el médulo 100 de visualizacion. Segun este disefio, por un lado, la distancia entre la capa 220 de proteccion contra la
luz y el médulo 100 d visualizacion es casi cero, por lo que el primer orificio que deja pasar la luz puede ser mas
pequefio; y por otro lado, no hay ningln error de ensamblaje entre el médulo 100 de visualizacién y la capa 220 de
proteccién contra la luz, por lo que no es necesario considerar el error de ensamblaje cuando se forma el primer orificio
de paso de la luz, el tamafio del primer orificio que deja pasar la luz puede reducirse ain mas y la relaciéon pantalla-
cuerpo del dispositivo electronico es mayor. Mientras tanto, después de que se reduce el tamafio del primer orificio
que deja pasar la luz, se mejora la textura de |la apariencia del dispositivo electrénico y, en consecuencia, la experiencia
del usuario.

Con referencia a la FIG. 1, H = A+(B+D)x2, donde H es el tamafio de un orificio en la superficie de apariencia del
modulo 100 de visualizaciéon que no se puede utilizar para visualizacion, A es un diametro de orificio del segundo
orificio 221 que deja pasar la luz, B es un valor de diferencia de diametro de orificio entre el primer orificio que deja
pasar la luz y el segundo orificio 221 que deja pasar la luz, y D es un ancho de la estructura 130 de cableado. Dado
que el campo de visién B del médulo 200 de camara es un valor fijo, A es basicamente un valor fijo; dado que la capa
220 de proteccion contra la luz esta dispuesta en el médulo 100 de visualizacion, una distancia Z entre la estructura
130 de cableado y la capa 220 de proteccion contra la luz es menor que una distancia entre la estructura 130 de
cableado y la capa 220 de proteccion contra la luz en la técnica anterior; mientras tanto, el campo de visién B del
modulo 200 de camara también es un valor fijo, por lo que segun el teorema de Pitagoras, B se reduce en comparacion
con la técnica anterior, es decir, el diametro del orificio del primer orificio que pasa la luz se puede configurar mas
pequerio.

Como se mencionod anteriormente, el tamafio del primer orificio que deja pasar la luz se puede reducir ain mas y la
amplitud especificamente reducida se puede seleccionar de manera flexible segin la situacién real. Para hacer que el
tamarfio del primer orificio que deja pasar la luz sea lo mas pequefio posible sin afectar a la propagacion de la luz, en
una realizacién opcional, en una seccion que pasa a través del gje 6ptico del médulo 200 de camara, una distancia S
entre una pared de orificio del primer orificio que deja pasar la luz y una pared de orificio del segundo orificio 221 que
deja pasar la luz en una direccién perpendicular al eje 6ptico es un producto de h y tan a, donde h es un grosor del
segundo sustrato 120, y a es un angulo de refracciéon cuando la luz pasa a través del segundo sustrato 120. Es decir,
el tamafio del primer orificio que deja pasar la luz puede cumplir justo con el requisito de que la luz que necesita entrar
al médulo 200 de camara se pueda propagar al segundo orificio 221 que deja pasar la luz a través del primer orificio
que deja pasar la luz, lo que no reducira la luz que entra al médulo 200 de camara debido a que el primer orificio que
deja pasar la luz es demasiado pequefio y no agrandara el orificio en la apariencia del médulo 100 de visualizacion
que no se puede usar para visualizacion debido a que el primer orificio que deja pasar la luz es demasiado grande;
por lo tanto, este modo de disposicion puede cumplir con el requisito de disparo del médulo 200 de camara y también
puede aumentar ain mas la relacién pantalla-cuerpo del dispositivo electrénico.
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En la realizacién de la presente invencion, las formas de contorno de la estructura 130 de cableado y de la capa 220
de proteccion contra la luz pueden disponerse de manera flexible, por ejemplo, las formas de contorno pueden ser un
rectangulo, un circulo y una elipse; mientras tanto, las formas del primer orificio que deja pasar la luz y del segundo
orificio que deja pasar la luz pueden seleccionarse de manera flexible, por ejemplo, el primer orificio que deja pasar la
luz y el segundo orificio que deja pasar la luz pueden ser un orificio rectangular, un orificio circular, un orificio eliptico
y similares. En una realizacién opcional, considerando que la forma del campo de vision del médulo 200 de camara
es habitualmente circular, por lo que para adaptarse al médulo 200 de camara para aumentar aun mas la relacién
pantalla-cuerpo del dispositivo electrénico, la estructura 130 de cableado y la capa de proteccién contra la luz 220
pueden disponerse en una estructura en forma de anillo. En este momento, un ancho radial de la capa 220 de
proteccién contra la luz puede ser menor que un ancho radial de la estructura 130 de cableado, de modo que se puede
evitar un area de proteccion contra la luz demasiado grande causada por un ancho radial demasiado grande de la
capa 220 de proteccion contra la luz, y se puede cumplir el objetivo anterior.

Ademas, la proyeccion ortografica del orificio 211 de entrada de luz sobre el plano perpendicular a la direccién del eje
optico anterior puede estar dentro de la proyeccion ortografica del primer orificio que deja pasar la luz sobre el plano
perpendicular a la direccién del eje optico, o la proyeccién ortografica del primer orificio que deja pasar la luz sobre el
plano perpendicular a la direccion del eje éptico puede estar dentro de la proyeccién ortogréafica del orificio 211 de
entrada de luz sobre el plano perpendicular a la direccion del eje 6ptico anterior. Teniendo en cuenta que la luz entra
en el orificio 211 de entrada de luz de una manera de convergencia gradual, cuando la proyeccién ortografica del
orificio 211 de entrada de luz sobre el plano perpendicular a la direccién del eje éptico anterior esta dentro de la
proyeccion ortografica del primer orificio que deja pasar la luz sobre el plano perpendicular a la direccion del eje 6ptico
anterior, se puede garantizar que entra suficiente luz en el modulo 200 de camara, y el tamafio del orificio 211 de
entrada de luz se puede reducir adecuadamente, de modo que el tamafio general del médulo 200 de camara se reduce
en consecuencia, y esta disposicion es mas beneficiosa para el apilamiento de partes en el dispositivo electronico.

Para mejorar el efecto de disparo del médulo 200 de camara, la distancia entre un foco del cuerpo 210 de camaray la
capa 220 de proteccion contra la luz en la direccidn del eje optico anterior puede ser un valor preestablecido. Es decir,
cuando cambia la posicién de la capa 220 de proteccion contra la luz, la posicién del cuerpo 210 de camara cambia
en consecuencia para garantizar que el foco del cuerpo 210 de camara y la capa 220 de proteccion contra la luz
mantengan posiciones mutuamente coincidentes, de modo que se mejora el efecto de disparo. En la realizacién de la
presente invencion, dado que la capa 220 de proteccién contra la luz se mueve hacia arriba dentro del médulo 100 de
visualizacion, la distancia entre el cuerpo 210 de camara y el médulo 100 de visualizacién se puede reducir ain mas,
y el médulo 100 de visualizacion y el médulo 200 de camara se distribuyen de forma mas compacta, de modo que es
mas beneficioso para el apilamiento de partes en el dispositivo electronico.

La manera de formacién de la capa 220 de proteccion contra la luz tiene varias soluciones de implementacion. En una
realizacion opcional, la capa 220 de proteccion contra la luz puede formarse mediante un proceso de recubrimiento
de pelicula. Es decir, la capa 220 de proteccién contra la luz puede ser una estructura de recubrimiento de pelicula.
Esta estructura de recubrimiento de pelicula es conveniente para formar, y el grosor de la capa 220 de proteccion
contra la luz formada es menor, de modo que es mas beneficioso controlar el grosor del dispositivo electrénico.
Especificamente, la capa 220 de proteccién esta dispuesta sobre la superficie del segundo sustrato 120 orientada
hacia el cuerpo de la camara 210, y es necesario disponer un transistor de pelicula delgada y otras estructuras sobre
la superficie del segundo sustrato 120 orientada hacia afuera del cuerpo 210 de la camara a través de un proceso de
evaporacioén; por lo tanto, la capa 220 de proteccion contra la luz puede recubrirse después de que se realicen el
proceso de evaporacién y el proceso de unién del primer sustrato 110 y del segundo sustrato 120, o la capa 220 de
proteccién contra la luz puede recubrirse antes de que se realicen el proceso de evaporacion y el proceso de unién
del primer sustrato 110 y del segundo sustrato 120. Cuando se adopta la manera de implementacién anterior, es
necesario afiadir de forma correspondiente una medida de proteccion para impedir que el primer sustrato 110 y el
segundo sustrato 120 sean rayados.

Por supuesto, la capa 220 de proteccion contra la luz también puede ser una estructura de impresion. Es decir, la capa
220 de proteccion contra la luz puede formarse sobre la superficie del segundo sustrato 120 orientada hacia el cuerpo
210 de la camara mediante un proceso de impresion, y de esta manera tiene las ventajas de la conveniencia en la
implementacion y el pequefio grosor de la capa 220 de proteccion contra la luz formada. Especificamente, la capa 220
de proteccién contra la luz puede imprimirse después de que se realicen el proceso de evaporacién y el proceso de
unién del primer sustrato 110 y del segundo sustrato 120, o la capa 220 de proteccion contra la luz puede imprimirse
antes de que se realicen el proceso de evaporacion y el proceso de union del primer sustrato 110 y del segundo
sustrato 120.

Cuando se ensambla el dispositivo electrénico, la alineacién vy fijacion entre la capa 220 de proteccion contra la luz y
el cuerpo 210 de la camara se pueden lograr mediante el posicionamiento preciso de una camara con dispositivo de
carga acoplada (Charge-coupled Device, CCD}) y el accionamiento del médulo 200 de camara mediante un micromotor
para ajustar dinamicamente la alineacién, de modo que la posicién relativa de la capa 220 de proteccién contra la luz
y del cuerpo 210 de la camara tenga mayor precision, se garantice el efecto de formacién de imagenes del médulo
200 de camara, y sea innecesario considerar el error de alineacién y aumentar el tamafio del primer orificio que deja
pasar la luz, y se pueda aumentar la relacion pantalla-cuerpo del dispositivo electrénico.

5
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El dispositivo electronico descrito en las realizaciones de la presente invencion puede ser un teléfono inteligente, un
ordenador de tipo tableta, un lector de libros electrénicos o un dispositivo que se puede llevar puesto. Por supuesto,
el dispositivo electrénico también puede ser otro dispositivo, que no esta limitado en las realizaciones de la presente
invencién.

Las realizaciones de la presente descripcion se centran en describir las diferencias entre las realizaciones, y las
diferentes caracteristicas de optimizacién de las realizaciones pueden combinarse para formar mejores realizaciones
siempre que no sean contradictorias. Por razones de brevedad, no se describen nuevamente los detalles en la
presente memoria.

Lo anterior son solo realizaciones de la presente invencion y no pretenden limitarla. Los expertos en la técnica pueden
realizar diversos cambios y modificaciones a la presente invencién.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo electrénico, que comprende:

un moédulo (100} de visualizacion, en donde el médulo (100) de visualizacién comprende un primer sustrato (110),
un segundo sustrato (120) y una estructura (130) de cableado, el primer sustrato (110} y el segundo sustrato (120}
estan apilados, la estructura (130) de cableado esta dispuesta sobre una superficie del segundo sustrato (120)
orientada hacia el primer sustrato (110}, y la estructura (130} de cableado esta provista de un primer orificio que deja
pasar la luz; y

un moédulo (200) de camara, en donde el médulo (200) de camara comprende un cuerpo (210} de camara y una
capa de proteccion contra la luz (220), el cuerpo (210) de camara esté provisto de un orificio (211) de entrada de luz,
el segundo sustrato (120) esta ubicado entre el primer sustrato (110) y el cuerpo (210) de camara, caracterizado por
que la capa (220) de proteccidn contra la luz esta dispuesta sobre una superficie del segundo sustrato (120) orientada
hacia el cuerpo (210) de la camara, la capa (220) de proteccién contra la luz esta provista de un segundo orificio (221)
que deja pasar la luz;

el primer orificio que deja pasar la luz, el segundo orificio (221) que deja pasar la luz y el orificio (211) de entrada
de luz estan dispuestos en una direccion de eje 6ptico del médulo (200) de camara, una proyeccion ortografica del
segundo orificio (221) que deja pasar la luz sobre un plano perpendicular a la direccién del eje éptico esta dentro de
una proyeccion ortografica del orificio (211) de entrada de luz sobre el plano perpendicular a la direccién del eje éptico,
y la proyeccién ortografica del segundo orificio (221) que deja pasar la luz sobre el plano perpendicular a la direccién
del eje optico esta dentro de una proyeccién ortografica del primer orificio que deja pasar la luz sobre el plano
perpendicular a la direccion del eje optico.

2. El dispositivo electrénico segun la reivindicacién 1, en el que en una seccién que pasa a través del gje 6ptico, una
distancia S entre una pared de orificio del primer orificio que deja pasar la luz y una pared de orificio del segundo
orificio (221} que deja pasar la luz en una direccién perpendicular al eje éptico es un producto de h y tana, en donde
h es un grosor del segundo sustrato (120}, y a es un angulo de refraccién cuando la luz pasa a través del segundo
sustrato (120).

3. El dispositivo electrénico segun la reivindicacién 1, en donde la estructura (130) de cableado y la capa (220) de
proteccion contra la luz son estructuras en forma de anillo, y un ancho radial de la capa (220) de proteccion contra la
luz es menor que un ancho radial de la estructura (130) de cableado.

4. El dispositivo electronico segun la reivindicacion 1, en donde la proyeccién ortografica del orificio (211) de entrada
de luz sobre el plano perpendicular a la direccién del eje 6ptico esta dentro de la proyeccién ortografica del primer
orificio que deja pasar la luz sobre el plano perpendicular a la direccién del eje optico.

5. El dispositivo electrénico segun la reivindicacion 1, en donde la distancia entre un foco del cuerpo (210) de la camara
y la capa (220) de proteccién contra la luz en la direccién del eje 6ptico es un valor preestablecido.

6. El dispositivo electronico segln la reivindicacién 1, en donde la capa (220) de proteccién contra la luz es una
estructura de recubrimiento de pelicula.

7. El dispositivo electronico seguln la reivindicacién 1, en donde la capa (220) de proteccién contra la luz es una
estructura de impresion.
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